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SW1 100% Campuran poliester, tepi kain lap tertutup, dibasuh lap

Sifat Utama 
• 100% poliester filamen
• Tepi kain tertutup

Faedah 
• Pencemaran yang lebih rendah berbanding dengan kain lap industri
• Rintangan lelasan tinggi
• Kimia serasi dengan IPA, Aseton dan pelarut lain
• Daya Penyerapan yang baik
• Lembut dan kelebihan untuk permukaan sensitif

Aplikasi 
• Bersepadu litar kawasan fabrikasi
• Peralatan Dibalut dan mengesat
• PCBA, Unit Percetakan, Panel Pembersihan Solar

  

 

Supra-Wipe

Data teknikal: 

Atribut Units 

Basis Weight g/m2   

Caliper µm   

Fibers >100µm fibers/cm2   

Particles >0.5µm x103/cm2  

Sorbency Capacity mL/m  

Efficiency mL/g  

Rate seconds  

Non-Volatile Residue DI Water g/m2   

IPA g/m2  

Ions Na+ ppm  

K+ ppm  

Ca++ ppm 

Mg++ ppm  

Produk Nombor Saiz Helai/pkts Pkts/kadbod Gaya 

Supra-Wipe™ 1 SW10914 9” x 9” (23x23cm) 150 14 Pek disusun 

Supra-Wipe™ 1 SW10614 6” x 6” (15x15cm) 300 14 Pek disusun 

Maklumat Arahan 

®

Supra-Wipe®  1  (SW1) adalah Kain lap yang tepi tertutup Yang terdiri daripada 100% poliester filamen.Lap ini sesuai untuk

rintangan lelasan dan Ketahanan Kimia. sesuai untuk aplikasi mengelap kegunaan am dalam pelbagai industri.Ia bertujuan untuk 

merapatkan jurang antara Wipers dibasuh lebih mahal dan bukan kain lap industri kritikal kos yang lebih rendah.

Nilai
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Nota:

• Semua Penilaian adalah dari spesifikasi yang ditentukan

• Disebabkan oleh perbezaan dalam kaedah ujian digunakan dan peralatan yang digunakan  perbandingan hanya boleh diperolehi melalui  ujian sebelah-menyebelah

• di kemudahan ujian yang sama di bawah keadaan yang sama.

• Ujian pihak ketiga boleh dilakukan atas permintaan.

IIEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2

IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2

SW1_malay_07-23 Rev_2

CI- ppm 0.065 

Kaedah Ujian

TAPPI T-410

ASTM D1777

IEST-RP-CC004.4  Sec  7.1.3/Sec  7.2.2

IEST-RP-CC004.4  Sec  7.1.3/Sec  7.2.1

IIEST-RP-CC004.4  Sec  9.1 /  Sec  9.2  modified


